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WURTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT



Tastaturkontakte Schalter

P-C
Cu .
P-P
P-LSL
P-LSL
P_LSL P-LSL
Breite Kupfer Cu =0,20 mm Uberlappung Polymer zu Kupfer P-Cu =0,15mm
Uberlappung Polymer zu Kupfer P-Cu 20,175 mm Abstand Polymer zu Fremdpotential pP-p =0,5mm
Abstand Polymer zu Fremdpotential p-p = 0,50 mm Umlaufende Freistellung Lotstopplack P-LSL =0,25mm
Umlaufende Freistellung p-LSL 0,25 mm Abstand zwischen Polymer und P-D 0,15 mm
Lotstopplack Dielektrikum
Kupfer Schichtdicke (gesamt) <50 pm Breite Dielektrikum D =0,3mm
Ubergangswiderstand <200Q Kupfer Schichtdicke (gesamt) <50 um
Ubergangswiderstand <200Q
Grundlagen

= Die Bedruckung dient dazu, die Kupferflachen zu passivieren und sie damit vor Oxidation zu schiitzen und Gber
die Lebensdauer gleichbleibende Kontaktiibergangswiderstande zu gewahrleisten.

= Der Kontaktlbergangswiderstand ist abhdngig von der Bedruckung und dem Gegenkontakt und liegt typischer-
weise bei < 20 Q.

= Zwei Flachen mit unterschiedlichen Potentialen wer- = Schalter werden in VVerbindung mit Schleifkontakten
den Uber Schaltmatten oder Kontaktfedern kurzge- benutzt. Zwei Schaltflachen mit unterschiedlichem
schlossen. Potential werden dabei Uber den Schleifkontakt kurz-
geschlossen.




Widerstande Widerstande

auf AuRenlagen auf Innenlagen Potentiometer

. Sperrflache
U fr Vias @
r £ 9
=) (%)
P-LSL P-Cu T—pm——————____ <z E
g
-
m § %
© ©
(<) —
“““““ S
=
o
[al
Kupfer unter Polymerdruck
Widerstandslange L =2 mm
Widerstandsbreite B =1,5mm
Uberlappung Silberdruck zu Kupfer Ag-Cu =0,25mm
Uberlappung Widerstandsdruck zu Silberdruck P-Ag =0,175mm
Umlaufende Freistellung Lotstoppmaske P-LSL 20,25 mm
Uberlappung Polymer zu Kupfer ] 0,20 mm
Uberlappung Kupfer zu Polymer P-Cu 20,75 mm
Kupfer Schichtdicke (gesamt) <50 pum
Abstand zu Fremdpotential =0,5mm
Widerstandswerte , typisch 100 Q - 750 kQ*
Widerstandstoleranzen +/-30%**
Verlustleistung bei Umgebungstemperatur < 40°C < 50 mW/mm?

Grundlagen

= Durch Drucken einer definierten Flache zwischen zwei Terminierungen mit einer Polymerpaste mit spezifischem
Leitwert entsteht der Widerstand.

= Die Schichtdicke der Widerstande liegt typischerweise bei 20 pm.

= *In Abstimmung konnen auch Widerstandswerte auRRerhalb der typischen Werte umgesetzt werden.

= ** Durch das Abgleichen von Widerstanden mittels Laser konnen kleinere Toleranzen hergestellt werden.




Heizwiderstande

Oberflachen
Anwendung HAL BIHeﬁ'r'ei ENIG ‘;‘;‘:
Tastaturen | | | -
Schalter | | | -
Widerstande AuBenlage | | | -
Widerstande Innenlage | | | |
Potentiometer - - | -
Heizung AuBRenlage - - | -
Heizung Innenlage | | | |
Steckkontakt | | | -
Abschirmdruck - - | -

Abweichende Layoutkonfigurationen kénnen
vom Produktmanagement auf Machbarkeit ge-
priift werden. Sie sind in vielen Fallen moglich.
Fragen Sie uns an!

Wiirth Elektronik GmbH & Co. KG

Circuit Board Technology

Salzstr. 21 - 74676 Niedernhall - Germany

Tel. +49 7940 946-0
www.we-online.com polymer@we-online.com
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